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본  리  강도  균열 감 능  강시키는  취   다. 리   리계 재

 고  라 틱 막  포 다. 고  라 틱 막   리계 재  주연  어도 에 

 고, 체 상태에 는  리계 재  주연  어도 에    생시키고, 후

고  후에는  리계 재  단단    다.
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삭

청  2 

삭

청  3 

삭

청  4 

삭

청  5 

삭

청  6 

삭

청  7 

 리계 재  공 는 단계;

 리계 재  주연  어도 에 고  라 틱 막   는 단계;

고  라 틱 막  체 상태에  상  어도 에    에 도  는 단계; 

고  라 틱 막  고 시   리계 재  는 단계

 포 는  감지   .

청  8 

7 에 어 ,  리계 재는   리 또는 커  리 ,  감지   .

청  9 

7 에 어 ,   단계는 사   공 , 싱 공 ,  린  공  또는 러  공

,  감지   .

청  10 

7 에 어 , 고  라 틱 막  경   는 상 착  ,  감지   

.

청  11 

삭

청  12 

삭

청  13 
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삭

청  14 

삭

청  15 

삭

  

   

본  강   갖는 리     에  것 다. 또 , 본  개시  리  [0001]

는     감지 에  것 다.

 경  

근에,  (LCD: liquid crystal display)   감지 가    돼가고[0002]

다. 계 에 , LCD 또는  감지  에 는  리 재는  또는 착에

 는 상  감 시키   보  커 다. 또 ,  감지 는 또   감지 능

갖는 다   리 재  갖는다. 라 , 리  보 가  문에, 많  업 가  리 재

 강   진  개 는   고 다. 

 리   공 과 여,  큰  리     리  단[0003]

여 LCD 업  또는  감지  업   건에 시킨다.  크라 빙  브 킹

뿐만 니라  크라 빙  브 킹  통  직  단 다. 그러나, (break) 

(chipping)과 같   결  갖는   리 재  단 리가  다. 러

결   리 재  강도  감 시킬 뿐만 니라, 또  후에  공  동  심각  문   것

다.

상  언  문  결  , 직  단 에  는 결    컴퓨   어[0004]

(CNC: computer numerical control)  공  도 었다. 당업 는 CNC  공  여   단

 공  고, 또   리계   강도  감 시킨다는 것   것 다. 그 지만, CNC 

공 에  는 상  직  단 에  상보다 다. 그러나,   리 재가 CNC 

공  거  후, 고 , 고습,  고    변경에  시험과 같  신뢰  시험  시    

리  강도가 실질  감 다.

또 , 단  리 (LCD 또는  감지  같 )   는 경우,  리[0005]

 식에  는  상  지     연결 계 에   다. 

라 , LCD 또는  감지   리계  강도  가시키   건에 여, 리 강

개  능가  가 다. 

 내

상  언   고 여, 본   리계 재  주변 에  리계 재  취  특 에 라[0006]

리계 재  주변 에  상  루는 것 고, 그러므   리   강도  균열 감 능

 상시키    리계 재  주연  어도 에 라 틱 막   다.

본   태는 리  공 다. 리   리계 재  고  라 틱 막  포 다. 고[0007]

 라 틱 막   리계 재  주연  어도 에  다.

본  다  태는 리  공 다. 리   리계 재  고  라 틱 막  포 다. 고[0008]

 라 틱 막   리계 재  주연  어도 에  여, 체 상태에 는 상

어도 에    생시킨다. 고  라 틱 막 ,  리계 재에  고  후에는, 

 리계 재  게 그리고 단단  다. 동  공  사각 , 삼각 , 원 , 직사각  또는 사

다리 과 같   상   리계 재에 어  강 시킬  다. 
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본  다  태는 리    공 다. 상    리계 재  공 는 단계, 후[0009]

고  라 틱 막   여 체 상태에 는  리계 재  주연  어도 에, 고

가 상  어도 에    생시키도  는 단계,  고  라 틱 막  고 시  고

 라 틱 막   리계 재  게 그리고 단단  시키는 단계  포 다.

본   다  태는    공 다.   는   듈   리[0010]

포 다. 리   듈  상   에 고,  리계 재  고  라 틱 막

 포 다.  리계 재는 커  리 다. 고  라 틱 막 , 체 상태에 는, 커  리  주연

 어도 에  여 상  어도 에    생시키고, 커  리에 고

후에는, 커  리  게 그리고 단단  다.

본  다  태는  감지  공 다.  감지 는  듈  리[0011]

 포 다. 리   듈  상   에 고,  리계 재  고  라 틱 막

  포 다.  리계 재는   리 다. 고  라 틱 막 , 체 상태에 는,  

리  주연  어도 에  여 상  어도 에    생시키고, 

 리에 고  후에는,   리  게 그리고 단단  다.

본 에  공 는 과에 는, 업 는  리계 재  재료  변경시킬 가 없지만, [0012]

 상   리계 재  주연  어도 에 고  라 틱 막    가 

고, 고  라 틱 막   리계 재에  단 공 에  는    과  보

 다. 게다가, 쇄, 낙   과 같  경 시험  겪   리   능  또  강시킬  

다. 

상       첨  도  는 본  재    과  취   본  취[0013]

는   단  가    공 다. 

도  간단  

도 1a는 본 에  리  태  상 도  도 다.[0014]

도 1b는 본 에  리  태  도  도 다.

도 1c는 도 1a에  A-A  라 취  단 도  도 다.

도 2는 본 에  리     태  도 다.

도 3  본 에    태  단  도 다.

도 4는 본 에   감지  1 태  단 도 다.

도 5는 본 에   감지  2 태  단 도 다.

 실시   체  내

본  강도  균열 감 능  강시키   고  라 틱 막에   는  리[0015]

계 재  강도가 강  리 에  것 다. 본  리  동 통신 ,  미 어 

,    시 , 지  라, 개  보 단말 (personal digital assistant), 트   태블릿

PC  같  3C    감지  또는  에 다. 

도 1a, 도 1b  도 1c  동시에 참 고, 본 에  리  태가 여 에 도시 어 다. 도시  [0016]

,  본  태는   리계  재(11)   고  라 틱  막(12)  포 는  리 (1)  공 다.

본원에 ,  리계 재(11)가 미리 단, 엣지 연마, 에 , 착   처리  같  나 상  

공  거쳐 사각 , 삼각 , 원 , 직사각  또는 사다리 과 같  다  상    다. 

가 ,  리계 재(11)는 또   공  통  처리  다   리계 재(11)   다. ,[0017]

 리계 재(11)가 다   공  거 는  리계 재(11)    다.  들 , 

 리계 재(11)는   리, 커  리 등   다.

고  라 틱 막(12)  체 상태에 는  리계 재(11)  주연  어도 에  [0018]

다. 본 태   태에 ,  리계 재(11)가 직사각  상  갖도  계 고, 고  라 틱 막
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(12)   리계 재(11) 주 에  다. , 고  라 틱 막(12)   리계 재(11)

 4개 주연  에  다.

실질  계에 , 고  라 틱 막(12)  재료는 열 경  착 ,  경  착    경  [0019]

착  비 여 경   는 상 착    다.  말 , 고  라 틱 막(12)  재

료는 량  다  여러 단   포 다.  들 , 것   라  에폭시 지, 크릴 

지, 2  에폭시 지,   에폭시 지, 에폭시 크릴 지, -포 드 지, 폴리 미드

또는 라민-포 드 지   다. 러  식 , 고  라 틱 막(12) , 체 상태에 는,

 리계 재(11)에    생시킬  고, 것   리계 재(11)에 고  후에는 

 리계 재(11)  게 그리고 단단   것 다. 또 , 고  라 틱 막(12)  고 시키  

에, 것  단 공  동  생   리계 재(11)에     보   다.

또 , 고  라 틱 막(12)  사   공 , 싱 공 ,  린  공  또는 러  공[0020]

( 들  지는 )  비  다    에   리계 재(11) 주 에  

도  도포   다.  가 ,  고  라 틱  막(12)  실  커  는   건  만 시키는

것 다. 그  건  리 (1)   에   므  고  라 틱 막(12)  리 (1)

가시  간   없어  다는 것 다.  리계 재(11)  어도 에 고  라 틱 막

(12)   는 것과 여 다   없다.

리 (1)   공     , 본 에  리    태  도가 도시[0021]

어 는 도 1a 내지 도 1c에 라 도 2  참 다. 도 2에 도시  , 본 태는, 처 에,  리계 

재(11)  공 는 단계(S201); 다 에,  리계 재(11) 주 에 고  라 틱 막(12)   

는 단계(S203)  포 는 리 (1)    공 고, 고  라 틱 막(12)  고  에 고

 라 틱 막(12)   리계 재(11)에    생시킬  다. , 고  라 틱 막

(12)  고  라 틱 막(12)  고  에  리계 재(11)    에   다.

본원에 , 본 태에 , 사   공 , 싱 공 ,  린  공  또는 러  공  채[0022]

는    고  라 틱 막(12)  사 여    다. 당업 에게, 상

   각각  특  차에    는 것    다.  들 , 

린  공 에 , 것   린  에 보 막   리계 재(11)  가시  커 는 커

단계에  진   다. 

마지막 , 고  라 틱 막(12)  단단   리계 재(11)  주변  커 고 에 착 도[0023]

보 도  고  라 틱 막(12)  고 다(S205). 간단  말 , 리 (1) , 본 태에 , 

상  통  단에  는 결 ( 컨 ,   )  보   고,  리계 재(11)는 

큰  또는 균열  도  열 지 는다. 또 , 고  고  라 틱 막(12)   리계 재

주변 에 취  단  과    고, 균열 감 능  강시킬  다.

실질  계   들 , 본 태   리계 재(11)가   리  경우,  리 (1)[0024]

라 틱  갖는   리가   다. 

도 3에 , 본 에    태  단 도가 도시 어 다. 도시  , 본 태는 우[0025]

징(20),   듈(21)   커  리(22)( 컨 ,  거울  리)  포 는   (2)

개시 다. 우징(20)   듈(21)  커  리(22)  보    (201)  갖는다. 본원

에 , 커  리(22)는 착 (도시 지 )  통   듈(21)  상  에 고 다.

또 ,  듈(21)  상   (2)      듈(LCD 듈), 

라 마  듈  극    듈(CRT 듈)  채택   지만, 들  지는 는

다.

가  도 3  참 , 본 태는 강도가 강 , 라  커  리(22) 주 에 고  라 틱 막(221)[0026]

 는, 커  리(22)에  것 다. 라 ,  (2)   , 커  리(22)는

본질  균열 감 능  가질 뿐만 니라, 우징(20)  계  보 에   감 시킬  다.

도 4는 본 에   감지   1 태  단 도  보여주는 것 다. 도시  , [0027]

1 태는 우징(30),  듈(31),   리(32)  커  리(33)  포 고, 우징(30)

 상   듈(31),   리(32)  커  리(33)  보    (301)
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 갖는  감지 (3)  개시 다. 또 ,   리(32)는 착 (도시 지 )  통  

 듈(31)  상  에 고 고, 커  리(33)는 다  착 (도시 지 )  통  

 리(32)  상  에 가  고 다.

도 4에 도시  , 1 태는 강도가 강 , 라    리(32) 주 에 고  라 틱 막(32[0028]

1)   는,   리(32)에  것 다. 라 ,  감지 (3)   ,

  리(32)는 본질  균열 감 능  가질 뿐만 니라, 우징(30)  계  보 에  

 감 시킬  다.

가 ,  감지 (3)  실질  계에 , 1 태는 강도가 강  커  리(33)에  것[0029]

 다. 커  리(33)는 강도  균열 감 능  강시키   다  고  라 틱 막(도시 지 

)  가     다. 

도 5는 본 에   감지  2 태  단 도  보여주는 것 다. 도시  , 2 [0030]

태는 1  태  사   감지 (3')  개시 다.  차  2  태   감지 

(3')가 (301')  갖는 우징(30'),  듈(31)    리(32)  포 다는 것 다. 또 ,

  리(32)가  감지 (3')  지지  보  리  계 다. 가 , 2 태는 또  강도

가 강    리(32)에  것 고,   리(32)는 고  라 틱 막(321)에 ,  체

리 에  께  다. 체 리   식  커  보  능  다  동시에 

 다. 라 , 1 태  비 여, 2 태는 커  리(33)  비  감   다.

마지막 , 본  리    리계 재보다   강도  갖는다는 것    [0031]

,   1   2에 여러  값  재 고, 것  여러   리계 재  시험  강도

 단  후  시험  강도  각각 보여주는 1 실험    2 실험   보여주는 것 다. 

 1    리계 재   라  에폭시 지, 크릴 지, 2  에폭시 지   [0032]

에폭시 지에  각각   여러   리계 재  포 는 단 듈러 (MOR)  시

험 결과  개시  것 다.

 1

[0033]

 2는 직  단 에  단   리계 재, 컴퓨   어(CNC)  공 에  단  [0034]

리계 재  본 에  직  단 에  단 고 에폭시 크릴 지에   는

 리계 재  포 는 MOR  시험 결과  개시  것 다.

 2

[0035]

 1   2에  실험 에 재  , 고  라 틱 막에     리계 재[0036]

 본  리    리계 재  비   강도  과  강시킬  다.
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또 , 본  고  라 틱 막  재료  지 는다. 여러 재료  고  건   동 지는[0037]

다.  들 ,  라  에폭시 지는  경  착  고, 것   (UV )에 

직  고   다. 다  물질  2  에폭시 지는 열 경  착  고,  고  건  15  내

에  고, 24시간 동  게 지 , 가열 어 80℃ 에 1시간 동  고 어  다는 것

다. 라 , 러  여러 고  라 틱 막  고  건  그 신  특징에 라 달라진다는 것    

다. 틀림없 , 업 는 또  여러 계 건( 컨 , 착 , 경도  비)에 라 고  건  변경시킬

 다.

,  리계 재 주 에 고  라 틱 막   는 계에 , 본  [0038]

리계 재  어  재료도 변경시킬 가 없다.  계는 취  단  극복 고 주변 에  리

계 재  강도  강시킬  다. 본  단에  는    보   고, 실질

 쇄, 낙    시험과 같  다  경 시험에  는 능  강시킬  다.

특  태가 도시 어 고 재 어 지만, 본  사상   어남  없  다  변   [0039]

   다. 라 , 본  시 식  재 어 고  닌 것  어  다.

도

도 1a

도 1b
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도 2

도 3
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도 5
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